
 

ALLEGATO 2 
 

 
Definizione caratteristiche tecniche del prodotto offerto “FORNITURA DI UN 

SEMICONDUCTOR DEVICE PARAMETER ANALYZER AND MEASUREMENT 

MODULES - CIG 7981733E6D - CUP: D56C18001100006” 

 
Il sottoscritto __________________ nato a ______________________ il _____________ in qualità 

di__________________ della società _________________________________________ con sede 

legale in______________________ Via _________________________________ n. ___ 

tel._____________________ fax _____________________________ 

P.IVA_____________________ Codice Fiscale _________________________________________ 

In possesso del documento in corso di validità n. _____________________ 

 

DICHIARA 

 

che il prodotto offerto ha le seguenti caratteristiche tecniche (compilare la colonna in azzurro 

indicando il valore tecnico specifico o SI/NO in caso di presenza o assenza): 

 

  caratteristiche minime richieste caratteristiche prodotto offerto 

Numero Medium Power Source Measure Unit (SMU) 3   

Risoluzione in tensione  0.2 µV   

Risoluzione in corrente  100 fA   

Operazione a quattro quadranti SI   

Range di misura in tensione +/- 210 V   

Numero di Pulsed Measure Unit (PMU) 2 
  

Minimo sampling rate 200 MSamples/s (Tsample = 5 ns) 

  

Range di tensioni applicabili 80 Vpp 
  

Durata minima dell’impulso applicabile 60 ns 
  

Numero di remote preamplifier e modulo di switch 
integrato (RPM) 

3 
  

Possibilità di switch automatico tra SMU e PMU SI   
Risoluzione di misura della PMU con RPM (regime 

impulsato) 
 10 pA 

  

 

NB. Qualora si riscontrassero caratteristiche inferiori a quelle richieste e/o in fase di esecuzione 

del contratto (per l’aggiudicatario della procedura) le caratteristiche dichiarate non fossero 

effettivamente confermate la scrivente Amministrazione procederà all’esclusione dell’offerta 

presentata. 

 

(Luogo)................................, lì ............................ 

 

FIRMA del legale rappresentante 

 

__________________________________________ 


